
杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 

0 
 

证券代码：605358                           证券简称：立昂微 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

杭州立昂微电子股份有限公司 
 

 

 

2021 年第四次临时股东大会 

 

会议资料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 11 月 22 日 

 

 

 

  



杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 

1 
 

 

目  录 

 

杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议须知 .............. 2 

杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议程 .............. 4 

一、关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资的议案 ........ 5 

二、关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资暨关联交

易的议案 .................................................................................................................... 8 

三、关于公司停止开展功率器件成品业务的议案 .............................................. 12 

四、关于修改《公司章程》的议案 ...................................................................... 13 

  
  



杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 

2 
 

 

杭州立昂微电子股份有限公司 

2021 年第四次临时股东大会会议须知 

 

为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次

临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东

大会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下： 

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以

外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其

他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处； 

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示

以下证件和文件： 

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印

件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东

股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭

证和法人股东股票账户卡； 

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡

等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授

权委托书、持股凭证和委托人股东股票账户卡等有效身份证明。 

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利； 

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后

进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每人每次不超

过三分钟，同一股东或股东代理人发言不超过两次。主持人可安排公司董事、

监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股
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东发言； 

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决； 

七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声

喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益； 

以上会议须知内容，望参加本次临时股东大会的全体人员务必严格遵守。 

 

 

 

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 

2021 年 11 月 22 日 
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杭州立昂微电子股份有限公司 

2021 年第四次临时股东大会会议议程 

 

现场会议时间：2021 年 11 月 22 日下午 2时 

网络投票时间：2021 年 11 月 22 日 

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 

现场会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电

子股份有限公司办公楼二楼多功能会议室 

会议召集人：公司董事会 

主要议程： 

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况； 

二、宣读会议须知； 

三、审议会议议案： 

1 《关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资的议案》 

2 《关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资暨关

联交易的议案》 

3 《关于公司停止开展功率器件成品业务的议案》 

4 《关于修改<公司章程>的议案》 

四、确定股东大会计票人、监票人； 

五、股东及股东代理人投票表决； 

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议

投票表决结果，下载合并后的投票表决结果； 

七、主持人宣读表决结果及股东大会决议； 

八、律师宣读本次股东大会的法律意见； 

九、签署会议记录及会议决议； 

十、主持人宣布会议结束。 
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一、关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增

资的议案 

 

报告人  吴能云 

各位股东： 

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州立昂微电子股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2740号），公司采用非公开发

行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，每股发行价格为人民币91.63元，

募集资金总额人民币5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用47,816,660.01元

后，募集资金净额为人民币5,152,183,274.35元。中汇会计师事务所（特殊普

通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会

验[2021]7259 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者

合法权益，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集

资金专户存储三方监管协议。上述募集资金已于2021年10月8日全部转至公司指

定的本次募集资金专户内。 

根据《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》披露

的募投项目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用

后的募集资金净额将用于以下项目： 

序

号 
项目名称 

建设 

地点 

投资金额

（万元） 

使用募集资

金（万元） 

1 
年产 180 万片集成电路用 12 英

寸硅片 
衢州 346,005.00 228,800.00 

2 
年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯

片技术改造项目 
杭州 80,259.00 78,422.00 

3 
年产 240 万片 6 英寸硅外延片技

术改造项目 
衢州 66,101.00 62,778.00 

4 补充流动资金 - 150,000.00 150,000.00 

合计  642,365.00 520,000.00 

 

一、本次使用募集资金对子公司增资情况 

1、增资的主要内容和增资价格 
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为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州

金瑞泓增资，用于募投项目“年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目”的生

产建设。公司对衢州金瑞泓的增资价格为经坤元资产评估有限公司于2021年10

月9日出具的《杭州立昂微电子股份有限公司拟进行增资涉及的金瑞泓科技（衢

州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2021]654

号），所对应的衢州金瑞泓每元注册资本的企业价值，为1.52元/每元注册资

本。衢州金瑞泓公司现有股东衢州绿发农银投资合伙企业（有限合伙）确认放

弃同比例参与衢州金瑞泓本次增资。 

综上，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州金瑞泓增资，增资价格为

1.52元/每元注册资本，其中41,301.32万元作为新增注册资本，21,476.68万元

计入资本公积金。本次增资前及增资完成后，衢州金瑞泓的股东及股权结构情

况如下：  

股东 
增资前 增资后 

出资额 
（万元） 

占比 
出资额 
（万元） 

占比 

杭州立昂微电子股份有限公司 20,000 68% 61,301.32 86.65% 

衢州绿发农银投资合伙企业（有限合伙） 9,450 32% 9,450 13.35% 

合计 29,450 100.00% 70,751.32 100.00% 

本次增资完成后，公司将直接持有衢州金瑞泓 86.65%的股份，持股比例进

一步提高。 

 

二、本次增资标的基本情况 

1、企业名称：金瑞泓科技(衢州)有限公司 

2、企业类型：其他有限责任公司 

3、公司地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路 52 号 

4、注册资本：29,450 万(元) 

5、法定代表人：王敏文 

6、经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材

料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；新材料技术研发、技术

转让、技术咨询；计算机软件技术开发；电子产品研发；数据处理服务；货物

及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。 
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7、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截止 2020 年 12 月 31

日，衢州金瑞泓总资产为 1,579,697,950.45 元，所有者权益为

343,845,570.41 元，2020 年度实现营业收入 537,176,523.33 元，净利润

53,533,275.86 元。 

 

三、本次增资对上市公司的影响 

本次增资后，公司将持有衢州金瑞泓 86.65%的股份，公司持股比例进一步

提高。本次增资系按计划推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规

划。公司的本次增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，

符合公司及全体股东的利益。 

 

请各位股东审议。 

  



杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 

8 
 

二、关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司

增资暨关联交易的议案 

 

报告人  吴能云 

各位股东： 

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州立昂微电子股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2740号），公司采用非公开发

行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，每股发行价格为人民币91.63元，

募集资金总额人民币5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用47,816,660.01元

后，募集资金净额为人民币5,152,183,274.35元。中汇会计师事务所（特殊普

通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会

验[2021]7259 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者

合法权益，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集

资金专户存储三方监管协议。上述募集资金已于2021年10月8日全部转至公司指

定的本次募集资金专户内。 

根据《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》披露

的募投项目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用

后的募集资金净额将用于以下项目： 

序

号 
项目名称 

建设 

地点 

投资金额

（万元） 

使用募集资

金（万元） 

1 
年产 180 万片集成电路用 12 英

寸硅片 
衢州 346,005.00 228,800.00 

2 
年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯

片技术改造项目 
杭州 80,259.00 78,422.00 

3 
年产 240 万片 6 英寸硅外延片技

术改造项目 
衢州 66,101.00 62,778.00 

4 补充流动资金 - 150,000.00 150,000.00 

合计  642,365.00 520,000.00 

 

一、本次使用募集资金对子公司增资暨关联交易情况 

1. 关联交易的主要内容和定价政策 

为推进募投项目的按计划实施，公司拟使用募集资金228,800万元对金瑞泓
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微电子增资，用于募投项目“年产180万片集成电路用12英寸硅片项目”的生产

建设。公司对金瑞泓微电子的增资价格为坤元资产评估有限公司于2021年10月8

日出具的《杭州立昂微电子股份有限公司拟进行增资涉及的金瑞泓微电子（衢

州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2021]657

号），所对应的金瑞泓微电子每元注册资本的企业价值，为1.10元/每元注册资

本。金瑞泓微电子现有股东确认放弃同比例参与金瑞泓微电子本次增资。 

综上，公司拟使用募集资金228,800万元对金瑞泓微电子增资，增资价格为

1.10元/每元注册资本，其中208,000万元作为新增注册资本，20,800万元计入

资本公积金。本次增资前及增资完成后，金瑞泓微电子的股东及股权结构情况

如下： 

股东 
增资前 增资后 

出资额 
（万元） 

占比 
出资额 
（万元） 

占比 

杭州立昂微电子股份有限公司 / / 208000 45.40% 

浙江金瑞泓科技股份有限公司 50100 20.04% 50100 10.94% 

国投（上海）科技成果转化创业投资基金

企业（有限合伙） 
20000 8.00% 20000 4.37% 

衢州市绿色产业引导基金有限公司 15000 6.00% 15000 3.28% 

衢州绿发金瑞泓投资合伙企业（有限合

伙） 
15000 6.00% 15000 3.28% 

青海黄河上游水电开发有限责任公司 9900 3.96% 9900 2.16% 

衢州市智慧产业股权投资有限公司 20000 8.00% 20000 4.37% 

浙江省产业基金有限公司 50000 20.00% 50000 10.92% 

衢州市两山产业投资有限公司 50000 20.00% 50000 10.92% 

仙游泓亿企业管理合伙企业（有限合伙） 16136 6.45% 16136 3.52% 

仙游泓仟企业管理合伙企业（有限合伙） 3864 1.55% 3864 0.84% 

合计 250000 100.00% 458000 100.00% 

本次增资完成后，公司将直接持有金瑞泓微电子 45.40%的股份，为金瑞泓

微电子的控股股东。 

2.关联关系 

公司实际控制人王敏文持有金瑞泓微电子股东仙游泓亿企业管理合伙企业
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(有限合伙)（以下简称“仙游泓亿”）56.34%的合伙份额，仙游泓亿系公司实际

控制人控制的企业，属于公司的关联企业，故公司本次向金瑞泓微电子增资构成

关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 

 

二、关联方基本情况 

1、企业名称：仙游泓亿企业管理合伙企业(有限合伙) 

2、企业类型：有限合伙企业 

3、公司地址：福建省莆田市仙游县鲤城街道东榜路 5号 

4、注册资本：16,136 万(元) 

5、执行事务合伙人：杭州立昂半导体技术有限公司 

6、经营范围：一般项目：企业总部管理；社会经济咨询服务（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 

7、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截止 2020 年 12 月 31

日，仙游泓亿总资产为 161,363,435.54 元，所有者权益为 161,363,210.54 元，

2020 年度净利润 3,235.54 元。 

8、关联关系：公司实际控制人王敏文持有金瑞泓微电子股东仙游泓亿 56.34%

的合伙份额，仙游泓亿系公司实际控制人控制的企业。 

 

三、本次增资标的基本情况 

1、企业名称：金瑞泓微电子(衢州)有限公司 

2、企业类型：其他有限责任公司 

3、公司地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路 52 号 9 幢 

4、注册资本：250,000 万(元) 

5、法定代表人：王敏文 

6、经营范围：半导体硅片、微电子材料、复合半导体材料及半导体器件的

研发、生产和销售；集成电路设计；电子产品研发；数据处理服务；技术转

让、技术咨询；货物及技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证

的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动） 

7、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截止 2020 年 12 月 31
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日，金瑞泓微电子总资产为 2,583,895,562.07 元，所有者权益为

2,483,505,884.81 元，2020 年度实现营业收入 9,955,304.51 元，净利润-

18,643,276.36 元。 

 

四、关联交易目的和对上市公司的影响 

1、关联交易的目的和必要性 

公司向金瑞泓微电子增资系为了推进募投项目的按计划实施。公司 2021 年

非公开发行的募投项目“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目”的实施主

体为金瑞泓微电子，公司承诺以增资的方式向金瑞泓微电子投入募集资金用以实

施前述项目。综上，公司本次向金瑞泓微电子增资暨关联交易具备必要性。 

2、关联交易定价的公允性 

公司本次向金瑞泓微电子增资的增资价格系参考评估机构出具的金瑞泓微

电子企业价值所对应的每元注册资本，具备公允性。 

3、关联交易对上市公司的影响 

本次增资后，公司将直接持有金瑞泓微电子 45.40%的股份，为金瑞泓微电

子的控股股东。本次增资有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战

略和长远规划。公司的本次增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司

盈利能力，符合公司及全体股东的利益。 

 

请各位股东审议。 
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三、关于公司停止开展功率器件成品业务的议案 

 

报告人  吴能云 

 

各位股东： 

为聚焦公司半导体功率器件芯片业务的发展，公司拟停止开展功率器件成品

业务，现就有关情况说明如下： 

得益于 5G 移动通信、物联网、人工智能、云计算、大数据等技术的快速发

展和规模化应用，并受到国家政策驱动、“疫情经济”等因素的影响，公司所处

的半导体功率器件芯片行业细分领域市场景气度不断提升，公司目前销售订单饱

满，产品销售价格上涨，半导体功率器件芯片产品尤其是车规级功率器件芯片、

光伏用旁路二极管控制芯片等产品的产销量大幅提升。公司第三季度半导体功率

器件芯片业务的营收大幅增加，盈利能力显著提升。 

公司于 2017 年根据当时的市场情况等因素，决定以委外加工模式将产品线

延伸至下游半导体功率器件成品业务，即根据客户需求委托具有相应资质的下游

厂商对公司生产的功率器件芯片进行封装测试，制成半导体功率器件成品后，再

由公司销售给客户。因公司半导体功率器件成品业务为 100%采用委外加工模式，

委外厂商不由公司控制，因而在生产成本、交付周期、质量管控等方面存在不确

定性因素。鉴于当前市场行情的较大变化，以及公司半导体功率器件芯片业务订

单量、利润水平大幅增长的情况下，为聚焦半导体功率器件芯片业务，从而进一

步加快半导体功率器件芯片的技术研发、提升半导体功率器件芯片的良率、加大

半导体功率器件芯片产量、提高半导体功率器件芯片的产能与品质，公司拟停止

开展功率器件成品业务。 

 

请各位股东审议。 
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四、关于修改《公司章程》的议案 

 

报告人  吴能云 

 

各位股东： 

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可【2021】2740 号）核准，公司采用非公开发行股票

方式发行人民币普通股 56,749,972 股，本次发行新增股份已于 2021 年 10 月 18

日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。公

司总股本由 400,580,000 股增至 457,329,972 股。 

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权

董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次非公开发行股票的有关的

具体事宜，包括但不限于本次非公开发行股票完成后，修改公司章程相关条款，

并办理工商变更登记。根据前述股东大会的授权，本公司公司章程具体修订内容

如下：  

变更

事项 

原章程条款 修订后章程条款 

第三

条 

公司于 2020 年 8 月 21 日经中

国证券监督管理委员会证监许

可［2020］1906 号文核准，首

次向社会公众发行人民币普通

股 4,058 万股，其中向境内投

资人发行的人民币认购的内资

股为 4,058 万股，于 2020 年 9

月 11 日在上海证券交易所上

市。 

公司于 2020 年 8 月 21 日经中国证券

监督管理委员会证监许可［2020］1906

号文核准，首次向社会公众发行人民

币普通股 4,058 万股，其中向境内投

资人发行的人民币认购的内资股为

4,058 万股，于 2020 年 9 月 11 日在

上海证券交易所上市。2021 年 8 月 27

日，经中国证券监督管理委员会核准，

非公开发行人民币普通股56,749,972

股。 

第六 公司设立时注册资本为人民币 公司设立时注册资本为人民币 7,000
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条 7,000 万元，目前的注册资本为

人民币 36,000 万元。 

万元，目前的注册资本为人民币

457,329,972 元。 

第十

六条 

公司发行的股票，以人民币标

明面值，每股面值为人民币一

元。公司股份总数为 40,058

万股，全部为普通股。 

公司发行的股票，以人民币标明面

值，每股面值为人民币一元。公司股

份总数为 457,329,972 股，全部为普

通股。  

 

根据公司第四届董事会第五次会议之议案三《关于公司停止开展功率器件成

品业务的议案》，修订内容如下： 

变更

事项 

原章程条款 修订后章程条款 

第十

三条 

经依法登记，公司经营范围为：

许可登记项目：半导体芯片的

制造；半导体芯片的封装、测

试；半导体专用部件、设备的制

造；一般经营项目：半导体芯片

及封装产品的开发、销售；集成

电路设计；半导体专用部件、设

备的销售及其技术咨询服务；

货物和技术进出口。 

经依法登记，公司经营范围为：许可

登记项目：半导体芯片的制造；半导

体专用部件、设备的制造；一般经营

项目：半导体芯片的开发、销售；集

成电路设计；半导体专用部件、设备

的销售及其技术咨询服务；货物和技

术进出口。 

 

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商

行政管理部门核准的内容为准。 

 

请各位股东审议。 

 


